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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Technologie ubytkowe

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/semestr

Zarzadzanie i inzynieria produkgcji 1/1

Studia w zakresie (specjalnosé) Profil studidow

- ogodlnoakademicki

Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
drugiego stopnia polski

Forma studiéw Wymagalnos¢

stacjonarne obligatoryjny

Liczba godzin

Wyktad Laboratoria Inne (np. online)
15 15
Cwiczenia Projekty/seminaria

Liczba punktow ECTS
3

Wyktadowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca: Odpowiedzialny za przedmiot/wyktadowca:
dr hab. inz. Szymon Wojciechowski, prof. PP

email: szymon.wojciechowski@put.poznan.pl
tel. 61 665 2608
Wydziat Inzynierii Mechaniczne;j

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznan

Wymagania wstepne

Student ma podstawowg wiedze z fizyki, matematyki, mechaniki, podstaw obrébki ubytkowej. Student
potrafi wykorzysta¢ zdobytg wiedze do analizy nowych technik wytwarzania oraz umie korzystac z
informac;ji pozyskiwanych z biblioteki i Internetu. Student wykazuje samodzielnos¢ w rozwigzywaniu
problemdw, zdobywaniu i doskonaleniu nabytej wiedzy i umiejetnosci, rozumienie potrzebe uczenia sie.

Cel przedmiotu
Zapoznanie przysztych magistrow z charakterystyka najnowszych rozwigzan w zakresie obrobki
ubytkowej i ukierunkowanie ich na zdobywanie wiedzy w zakresie nowych rozwigzan i ich ocene.
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Przedmiotowe efekty uczenia sie
Wiedza
1. Zna wspdiczesne tendencje i kierunki rozwoju zakresie technologii ubytkowych. - [K2_W02]

Umiejetnosci
1. Potrafi znalez¢ informacje nt. nowych proceséw wytwarzania w inzynierii mechanicznej, integrowac

uzyskane informacje, dokonywac ich interpretacji, a takze wyciggac wnioski oraz formutowac i
uzasadniac opinie na ich temat. - [K2_U12]

2. Potrafi opracowac opinie dotyczgca technologii wykonania wyrobu. - [K2_U04]

3. Potrafi dobiera¢ wspotczesne technologie ubytkowe do realizacji proceséw wytwadrczych, podnosic¢
efektywnos$é systemow wytwérczych poprzez dziatania integracyjne. - [K2_U12]

Kompetencje spoteczne
1. Prawidtowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwigzane z wykonywaniem zawodu w zakresie tematyki
objetej przedmiotem. - [K2_KO05]

Metody weryfikacji efektéw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujacy sposéb:
Wyktad: Egzamin z tresci prezentowanych na wykfadzie

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnych i/lub pisemnych z zakresu tresci kazdego
wykonanego ¢wiczenia laboratoryjnego, sprawozdania z kazdego wykonanego ¢wiczenia wg wskazan
prowadzgcego.

Tresci programowe

Wyktad:

1.0brdbka z duzymi predkosciami skrawania i obrébka wysokowydajna,
2.0brébka na twardo,

3.0brdébka na sucho lub z minimalnym smarowaniem,

4.0brdbka z zastosowaniem narzedzi wielozadaniowych lub specjalnych (inteligentnych),
5.0brdébka hybrydowa,

6.0brobka kompletna,

7.Mikroobrdbka

Laboratorium:

1. Wysokowydajne toczenie ostrzami o ztozonej geometrii.

2. Efekty fizyczne frezowania z duzymi predkosciami skrawania (HSM).
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3. Poréwnanie predkosci ekonomicznej i wydajnosciowej dla réznych materiatéw narzedziowych.
4. Efekty fizyczne stosowania nowych rozwigzan geometrii ostrzy skrawajgcych.

5. Ocena wybranych efektéw technologicznych elektrodrgzenia wgtebnego.

Metody dydaktyczne

1. Wyktad: prezentacja multimedialna, prezentacja ilustrowana przyktadami, dyskusja i analiza
problemodw.

2. Cwiczenia laboratoryjne: ¢wiczenia praktyczne, rozwigzywanie zadan, dyskusja, praca w zespole.
Literatura

Podstawowa

. Cichosz P. (red.), Obrébka skrawaniem, Wysoka produktywnos¢ (Rozdz. 5. Oczos$ K., Obrdbka wysoko
produktywna wiodgcym trendem obrdbki skrawaniem, s.31-50), Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wroctawskiej, Wroctaw 2007.

2. Kawalec M., Efekty technologiczne obrébki na twardo materiatéw metalowych, Mechanik, 2006 nr 1,
s. 20-25.

3. Oczos K., Hybrydowe procesy obrébki ubytkowe;j - istota, przyktadowe procesy, wyzwania rozwojowe,
Mechanik, 2000 nr 5-6, s. 315-324.

4. Oczos K., Ksztattowanie mikroczesci, charakterystyka sposobdw mikroobrébki i ich zastosowanie,
1999 nr 5-6, s. 309-324.

5. Oczos K., Obrébka kompletna, obrabiarki, metody, narzedzia, Mechanik, 1999 nr 3, s. 123-135.

6. Oczos K., Postep w obrdébce skrawaniem Il. Obrébka na sucho i ze zminimalizowanym smarowaniem,
Mechanik, 1998 nr 5-6, s. 307-318.

Uzupetniajaca
1. Davim J.P., Jackson M.J. Nano and Micromachining. John Wiley & Sons, Inc., NJ USA 2009.

2. Grzesik W., Advanced Machining Processes of Metallic Materials, Elsevier B.V., 2008.
3. Grzesik W., Podstawy skrawania materiatow konstrukcyjnych, WNT 2010.

4, Jurgen L., Werkzeuge fur die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, C. Hanser Verlag Munchen, Wien,
1999.

5. Kusinski J.: Lasery i ich zastosowanie w inzynierii materiatowej. Wydawnictwo Naukowe ?Akapit?,
Krakéw 2000,

6. Oczos K., Ksztattowanie ceramicznych materiatéw technicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Rzeszowskiej, Rzeszéw, 1996.
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7. 0czos K., Ksztattowanie materiatow skoncentrowanymi strumieniami energii. WUPR, Rzeszéw 1988.

8. Praca pod redakcjg Zebrowskiego H., Techniki wytwarzania. Obrébka wiérowa, $cierna i erozyjna,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2004.

9. Tonshoff H.K., Denkena B., Spanen. Grundlagen, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , Berlin, 2004.
10. Czasopisma naukowo - techniczne, Mechanik, Werkstatt und Betrieb, Industr. Diam. Rund.

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 75 3,0
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 45 1,5
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do 30 1,5
zajec laboratoryjnych/¢éwiczen, przygotowanie do
kolokwidw/egzaminu, wykonanie projektu)?

I niepotrzebne skresli¢ lub dopisaé inne czynnosci



